
・・・ライナー

・・・粘着剤：シリコーン系

・・・基材：25μポリイミド

・・・粘着剤：シリコーン系

・・・ライナー

： 25μポリイミド

： シリコーン系

： 琥珀色

： 25M

： 0.095ｍｍ

粘着力 ： (A面)1.9N/10ｍｍ，(B面)3.1N/10ｍｍ

引張強度 ： 30N/10mm

伸び率 ：

破壊電圧 ：

： 260℃

テクニカルデータシート

MCSIGN

PW249
25μポリイミド

シリコーン系粘着剤両面テープ

特性
基材

粘着剤

色

長さ

全厚

40%

4000V

耐熱温度

特徴
PW249は25μのポリイミドフィルムにシリコーン系の粘着剤を均一に塗布した

両面テープです。

A面、B面で粘着力が違うディファレンシャル仕様です。

両面ライナー付です。

抜き加工に対応可能です。

耐熱性、耐薬品性に優れています。

用途
電子部品の仮止め、固定

高機能フィルムのスプライシング

スパッタリング時のガラス、フィルム、治具の固定
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